           台积电在加州地方法院再度提起类似诉讼
(中国,上海,2004年6月4日) 台湾积体电路制造股份有限公司上个月于美国加州地方法院再度对中芯国际集成电路制造有限公司(以下简称中芯国际，纽约证券交易所：SMI，香港联合证券交易所：981)提出有关商业机密的诉讼.据中芯国际初步了解,台积电的新指控基本上与被美国联邦法院驳回的有关商业机密的指控大致相同. 去年十二月十九日台积电在美国联邦法院提出有关商业机密的指控,但该指控已于四月二十一日被美国联邦法院驳回.
中芯国际表示,公司将会在加州地方法院针对台积电的指控提出强有力的辩护,以维护公司权益.
中芯国际强调一向尊重第三者的知识产权. 该公司拥有一流的技术团队,以及多家国际知名的技术伙伴,公司表示不需要也不会使用不正当的知识产权.

中芯国际概述：
中芯国际为全球领先的半导体制造商之一，提供制程技术从0.35微米到0.13微米的集成电路生产服务。中芯国际于2000年4月在开曼群岛注册成立。目前，公司在上海的张江高科技园区经营三座8吋晶圆制造厂，并在中国天津经营一座8吋晶圆制造厂。此外，公司现正在中国北京兴建12吋晶圆制造厂。2003年5月，半导体业界的权威杂志《半导体国际》(Semiconductor International) 评选出两家“2003年最佳半导体厂”，中芯国际一厂就是获得这项荣誉的半导体厂之一。中芯国际不仅提供集成电路制造服务，还为客户提供其它的全方位服务，包括设计服务，光掩膜制造，和晶圆测试服务等。如需更多信息，请浏览网站: www.smics.com。
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